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成果摘要： 

项目所属科学技术领域：电子与通信。主要内容：在Internet与SDH传送网以及Ethernet与SDH传送网的融合点进行技

术创新，产生具有自主知识产权的专利技术，并提出IP over SDH using LAPS和Ethernet over LAPS两项标准草案到国

际电信联盟，尽最大可能使之成为国际技术标准。特点及应用推广情况：(1)标准的制定：(a)X.85 - IP over SDH using 

LAPS于2000年3月被批准为国际标准后，转为信息产业部通信行业标准T1061-2000《SDH上传送IP的LAPS技术要

求》；(b)X.86 - Ethernet over LAPS于2001年于200变年2月被批准为国际标准后，转为信息产业部通信行业标准

T1179-2002《在同步数字体系(SDH)上传送以太网帧的技术规范》。(2)与标准有关的技术专利：已申请专利19件，其

中国外申请有8件。(3)标准技术应用：(a)在2001年2月与美国Agilent公司合作，发出符合X.85和X.86标准的芯片，170

万门，Ethernet over STS-3c/STM-1主要用于城域网多业务传送平台(MSTP)；(b)2002年9月与美国Agilent公司合作，

开发出第二款符合X.85和X.86标准的芯片，800万门，线路侧提供STM-16，或4个STM-4，或4个STM-1，系统侧有四

路FE/GE，主要用于城域网多业务传送平台(MSTP)；X.85和X.86已被美国ANSI和美国城域以太网论坛引用，在欧洲，

日本已有一定量的符合X.85和X.86标准的系统在网上使用，用X.85和X.86标准开发设备的厂商有美国Appian，ANDA，

Transwitch，Agilent， 日本Fujitsu，NEC，韩国LG，中国电信，中国联通，中国网通，中国移动的网上共有100多条

线路运行X.85和X.86标准。(4)标准与科研成果开发：围饶两项国际标准，武汉院已开发出系列光网络产品(已于2001年

5月通过信息产业部鉴定)，这些产品已在湖北，广西，湖南，河北，山西，陕西，辽宁，江苏，四川，重庆，广东，福

建和美国得到应用。(5)经济效益：武汉邮科院先后开发出符合X.85和X.86标准的芯片、系统设备和其它相关设备已累

计销售约3000万元。 
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